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平成 22 年 8 月 11 日 

各    位 

 

会 社 名  シークス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 村瀬 漢章 

（コード番号 7613 東証・大証第一部） 

問合せ先  取締役経営企画部長 近藤 恒雄 

（TEL．06－6266－6414）

 

インドネシアにおける子会社設立に関するお知らせ 

 

当社はインドネシアに電子部品実装、機器・部品の組立加工等を行う製造子会社を設立することにつ

いて、平成 22 年 8月 11 日開催の取締役会において決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１.子会社設立の目的 

アセアン最大の人口と経済規模を持つインドネシアは、近年政治の安定とともに堅調な経済成長を

続けております。特に自動車・オートバイ、家電などの消費財を中心とした内需が拡大しており、東

南アジアにおける進出地として新たな注目を集めております。このような情勢下、当社は主要な顧客

層であるエレクトロニクス関連や車載関連の企業が多く集積しているジャカルタ近郊に工場を設立

し、今後一層拡大が見込まれる進出企業の現地生産に対して、当社の得意とする高品質の電子基板実

装や機器組立・加工等のサービスを提供することにより、アジアでのビジネス拡大を目指すこととい

たしました。 

なお、当社は既にインドネシアのバタム島に製造子会社（PT SIIX Electronics Indonesia）を有

しておりますが、同子会社は主としてシンガポール等国外顧客向けの EMS（電子機器受託製造サー

ビス）事業を行っております。新子会社はインドネシアの中心であるジャワ島における当社初めての

製造子会社となり、同国内顧客向けの対応を強化していくことが目的です。 

 

２.設立する子会社の概要 

(１) 商  号 PT. SIIX EMS Indonesia（仮称） 

(２) 所 在 地  インドネシア・ウェストジャワ州カラワン県（カラワン工業団地） 

(３) 代 表 者  未定 

(４) 設 立  平成 22 年 12 月(予定) 

(５) 資 本 金  ６百万米ドル（約 5億円）、当社子会社 SIIX Singapore Pte. Ltd 

  の 100%出資とする予定。 

(６) 主な事業の内容  電子部品実装および機器・部品の組立加工等 

 

３．工場の概要 

 （１）規 模 土地面積 20,000 ㎡、建屋面積 12,000 ㎡（第 1期） 
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（２）投 資 額  約 20 億円 

  （３）従 業 員  約 500 名 

   

４．日程 

 平成 22 年 8 月 11 日 取締役会決議 

平成 22 年 12 月 子会社設立手続き完了（予定） 

平成 23 年 6月 操業開始（予定） 

 

５．今後の見通し 

当該子会社は、平成 23 年 6 月よりの操業開始を予定しており、当期の連結業績に与える影響は

ありません。次期（平成 23 年 12 月期）業績への影響につきましては、当期（平成 22 年 12 月期）

決算短信において次期業績予想に含めて開示する予定です。 

以 上 


